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摘要(译)

本发明提供一种柔性OLED显示器件的封装结构及封装方法，该封装结构
包括：衬底基板；OLED器件层，其设置于所述衬底基板上；第一无机
层，其设置于所述衬底基板以及所述OLED器件层上，以将所述OLED器
件层包覆；第一有机层，其设置于所述第一无机层上；第二无机层，其
设置于所述第一有机层上，所述第二无机层的远离所述第一有机层的一
面形成有多个呈阵列排布的弧面凸起，所述弧面凸起与所述第二无机层
呈一体结构。本发明具有提高出光率以及提高柔性OLED显示器件的封装
结构的使用寿命的有益效果。
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